
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品数据手册（datasheet） 

QT7024 

基于 Zynq UltraScale+的 

高性能 FMC/FMC+载板 
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QT7024 高性能载板      

简介 

QT7024 板卡是一款高性能的 FMC/FMC+载板。板载 1 个 HPC 形式

的 FMC连接器和 1个 HSPC 形式的 FMC+连接器。板卡选用了 1 片 Zynq 

UltraScale+ MPSoC 家族的 XCZU19EG-2FFVC1760 芯片作为主控。其 PS

和 PL 各搭配 1 组 9 颗 8bit 1GB 的 DDR4-2400 的 SDRAM（其中一颗作为

ECC 校验）， PS端还搭配了 2 颗 512Mb 的 SPI Flash。板卡还支持其

他丰富的各种接口，一个 M.2 的 SATA SSD 接口，一个 eMMC 接口（也可

配置成其他接口），一个 Micro SD卡槽，一个标准 RJ45 的千兆网口，

一个 Mini USB 转接 UART 接口，1个 Micro USB 转接 JTAG 下载口，1 个

SSMC 形式的外部时钟输入接口，一个 USB3.0 接口，一个 DB9串口，一

个 4pin 的 CAN BUS 接口，一个 Mini DP 输出口。2 个 QSFP28

（zQSFP+）的光纤口，1 个 J30J 形式的 13 路 3.3V 标准 GPIO 接口，1

个 SSMC 的普通 IO口（也可作为 RF信号输入），和 1个 8pin 排针形式

的 PS 端预留的 6路 1.8V 的 IO 扩展口，可定义为

GPIO/CAN/UART/IIC/SPI/PJTAG 等接口。还有一个高速扩展口，可以支

持 x8 的 PCIe 3.0协议，SRIO 或者 AURORA 协议。 

QT7024 通过 1 个 HPC 的标准 FMC （VITA 57.1）接口和 1 个 HSPC

形式的 FMC+（VITA57.4）接口向外部提供丰富、高速且可配置的数字

I/O 资源，其中 FMC 可提供 72 对高速差分线（含 2 对差分时钟线）、8

组共 16 对超高速 DP 差分对及 2 对超高速差分时钟线； FMC+可提供 84

对高速差分线（含 4 对差分时钟线）、1 组共 2 对参考时钟线、1 组共

2 对同步时钟线、24 组共 48对超高速 DP 差分对及 6对超高速差分时钟

线。客户可以根据应用需求灵活地选择 FMC子卡或者 FMC+子卡，比如

ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。同时可支持 Windows，Linux 上位
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机驱动。便于构建灵活、高效的开发及使用环境。 

 

应用： 

• FPGA 信号处理 

• 实时多算法处理的在线测试验证 

• 测试测量快速环境搭建 

• 无线、国防应用 

 

产品特性： 

• FPGA 默认为 XCZU19EG-2FFVC1760，提供高性价比的丰富的逻辑资

源； 

• FPGA 也可根据需要选择 XCZU17EG-FFVC1760 或者 XCZU11EG-

FFVC1760； 

• 提供 1 路 FMC 标准（VITA 57.1）子卡接口，包括 72对高速差分

线（含 2 对差分时钟线）、8 组共 16对超高速 DP差分对及 2 对

超高速差分时钟线； 

• 提供 1 路 FMC+标准（VITA 57.4）子卡接口，包括 84对高速差分

线（含 4 对差分时钟线）、1 组共 2对参考时钟线、1组共 2 对同

步时钟线、24 组共 48 对超高速 DP差分对及 6 对超高速差分时钟

线； 

• 板载 2 组共 16+2GB 2400 的高速 DDR4缓存，单组最高可支持

32+4GB； 

• 板载 2 颗 4bit 512Mb 的 SPI Flash组配成 8bit加载程序； 

• 板载 1 个 2x10 形式的 eMMC 接口（可配置成其他接口）； 

• 板载 1 个 Micro SD 接口； 

• 支持 Mini USB 转 UART 串口通信； 

• 支持 Micro USB 转 JTAG 调试接口； 

• 板载 1 个 DB9 形式的串口；一个 4pin 的 CAN BUS 接口； 
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• 1 个 J30J形式的 13 路 GPIO接口；1个 8pin 的 6 路 IO扩展口

（可配置成其他接口）；1 个 SSMC 的普通 IO 口（也可作为 RF 信

号输入）； 

• 一个 M.2 的 SATA SSD 接口，长度支持 2260/2280/22110； 

• 一个 Mini DP 接口； 

• 一个 RJ45 千兆网口； 

• 一个 USB3.0接口； 

• 一个 SSMC 形式的外部时钟输入接口； 

• 2 个能稳定支持到最快 64Gbps 的 QSFP28（zQSFP+）接口； 

• 板载一个能支持 x8 的 PCIe 3.0 协议，SRIO 或者 AURORA 协议的

高速扩展口； 

• 12V 直流供电接口； 

• 支持功耗和温度检测功能； 

• 通用驱动库及开发程序包，支持多种操作系统； 

 

客户价值: 

• 高性价比。 

• 缩短开发周期 

• 丰富的接口与 FPGA 资源 

• 易于二次开发 

• 易于搭建 

 

结构图 
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系统主要由 FMC 和 FMC+模块、FPGA 控制模块、DDR 存储模块、配

置电路模块、电源模块以及其他接口模块等部分组成。FPGA 控制模块

默认为 XCZU19EG-2FFVC1760，通过 FMC 接口向外部提供 72 对高速差分

线（含 2 对差分时钟线）、8 组共 16对超高速 DP差分对及 2 对超高速

差分时钟线。通过一个 FMC+标准（VITA 57.4）子卡接口向外部提供包

括 84 对高速差分线（含 4 对差分时钟线）、1 组共 2对参考时钟线、1

组共 2 对同步时钟线、24 组共 48 对超高速 DP 差分对及 6 对超高速差

分时钟线。DDR 存储模块共包含 2 组共 18 颗 8bit/1GB的 DDR4 芯片

（每组一颗作为 ECC 校验），总容量达到 18GB，可支持各种 FMC+和
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FMC 的功能子板的通信或采样数据，极大地提高了整个板卡的处理性能

和能力。配置电路模块支持 FPGA 程序的在线下载和 SPI FLASH 的烧

写，多种时钟的选择可以方便用户进行实时多算法处理的在线测试验

证。丰富的接口可以满足大部分主流需求。 

 
FPGA 资源: 

XCZU19EG-2FFVC1760，FFVC1760pin 封装，资源丰富，性价比高；

如需要其他选择，也可选择 XCZU17EG-FFVC1760 或者 XCZU19EG-

FFVC1760。各芯片的资源对比可参考以下截图。 
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Zynq UltraScale+ MPSoC 包含 PS（Processing System）和 PL

（Programmable Logic）部分，PS 又分为 APU 和 RPU 部分，请参考以

下截图。APU（Application Processing Unit）内含一个 Quad-core 

ARM Cortex-A53 MPCore，RPU（Real-Time Processing Unit）内含一

个 Dual-core ARM Cortex-R5，分别对应不同的功能需求。PL 内含可编

程 IO 模块、可配置逻辑模块、存储和信号处理模块、PCIe 模块、系统

监控模块等。XCZU17EG-FFVC1760 和 XCZU19EG-FFVC1760 可完全兼容
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XCZU11EG-2FFVC1760，客户可以根据需要的资源情况提前告知。 

 

 

 

其他支持： 

• 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计； 

• 演示嵌入式设计，面向视频通道； 

• 支持 DDR4 接口，DP 接口，QSFP28（zQSFP+）接口等 IP 的例程； 

• 支持 Windows 驱动，Linux驱动； 

• 可插接大部分符合 VITA57 规范的 FMC 或者 FMC+子卡； 

• 可提供 FMC 和 FMC+子卡演示程序。 

 

 

 

实物图： 
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订货 

 

QT7024A-I-11E 

       

 ：DDR容量，A/B/C，
    A为8+1G，B为16+2G，C为32+4G，空白默认为A

 ：主芯片型号，11E/17E/19E，
    空白默认为XCZU19EG-2FFVC1760I

 ：温度范围，C或者I，空白默认为I

 
 


